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PROJET SCIENTIFIQUE

Résumeé :

Ce projet s’inscrit dans le cadre du développerdentomposants passifs (un des trois axes du
laboratoire DIOM). Il concerne plus particuliererhém développement de composants passifs
r.f. (inductances et transformateurs intégrés sibstsat magnétique fonctionnant a haute
fréquence=100MHHZz).

Via horizontal
Il s’agit de recruter un chercheur possédant unieleso
expérience en salle blanche capable de mettreiatigmo
nouveaux process indispensables a la réalisatiocede
composants et en particulier d’utiliser des résines
épaisses de type SU8 pour la réalisation de \Migant (res,ne)\ :
horizontaux électriquement isolés. Il aura égaldmngen
réfléchir sur 'ensemble des étapes technologigtibsés
pour la réalisation de ces composants et devr@pligsiser.
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Ce théme de recherche, initié il y a quelques anrest en plein développement :

- Une collaboration forte avec un laboratoire duEBRdJe Lyon est mise en place (Pr B.
ALLARD, Laboratoire Ampére UMR 5005 INSA Lyon).

- Une thése devrait étre soutenue a I'automne 2010.

- Trois nouveaux doctorants devraient étre inseritectobre 2010

- - Un étude de brevetabilité est en cours avea lStiences Transfert.

- Un projet ANR (ANR Emergence) vient d’étre dépaséc le laboratoire Ampeére.

Le recrutement d'un post-doctorant permettra denchia une étape supplémentaire et
indispensable vers la réalisation de ces dispss#if vue d’'une valorisation industrielle. Le
point bloquant actuel concerne de facon tres claseaspects technologiques et le recrutement
d’'un expert dans le domaine de la photolithograpkigait permettre de franchir cet obstacle.

Composants magnétiques

Un composant magnétique est classiquement constitué& ou plusieurs bobines et
d’'un noyau magnétique, le matériau magnétique tamst un élément essentiel permettant
d’obtenir des valeurs élevées dinductances et alts fcouplages entre bobinages. En
technologie planaire, il existe différentes facdesréaliser un bobinage, la spirale possédant le
meilleur facteur de qualité mais la difficulté dmlisation la plus grande puisqu’il faut réaliser
une connexion entre le plot central et les borxéérieures. Cette connexion peut étre réalisée
avec un fil de bonding pour des composants pasaifs ou avec une seule couche de matériau
magnétique. Lorsqu’on souhaite réaliser des conmpesadeux couches, I'utilisation d’un fil de
bonding devient complexe (il faudrait aménager asspge dans la couche supérieure). La
réalisation d’'un conducteur horizontal constitugrslune alternative intéressante, d’autant plus
acceptable qu’il s’agit d’'un procedé de fabricatbotiective.
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